T6O eesmark on tutvustada dhupuhastuse meetodeid, sest dhus suureneb lenduvate
orgaaniliste ainete hulk ja sellega kaasneb haiguste levik. Fotokatallutiline
okslidatsioon - perspektiivne 6hupuhastuse meetodi Ulevaade on valitud pdohiliseks
kédesoleva t66 eesmargiks. Ulevaade on teostatud avaldatud teadusartiklite baasil.
Selles t60s kasitletakse kdige levinumaid lenduvaid orgaanilisi aineid, nende allikaid
ja mdju inimese tervisele ja keskkonnale.

Lenduvad orgaanilised ained on sellised orgaanilised keemilised ained, millistel on
standardtingimustes korge aururbhk. Lenduvaid aineid leidub paljudes toodetes:
liimid, aerosoolid, véarvid, tO6stuslahustid, lakid, bensiin ja puhastusvedelikud.
Lenduvate orgaaniliste ainete allikate vaatlus naitas, et pdhilised valdkonnad, mis on
seotud antropogeensete lenduvate orgaaniliste ainete 6hku paiskamisega, on auto- ja
naftatoostused, ehitusmaterjalid ja puhastusvahendid.

Lenduvate orgaaniliste ainete llhiajaline mdju tekitab limanaha ja hingamisteede
arritust ja pikaajaline moéju vdib tekitada narvihdireid ja kesknérvisisteemi
disfunktsiooni.

Lenduvate orgaaniliste ainete eemaldamiseks kasutatakse erinevaid meetodeid. Sageli
kasutatakse absorptsiooni, adsorptsiooni, kondensatsiooni, biofiltratsiooni ja
oksldatsiooni. Erinevatel puhastusmeetoditel on oma plussid ja miinused, kuid
orgaaniliste Uhendite lagundamisel (Uheks perspektiivsemaks meetodiks on
fotokatalliitiline  okstidatsioon.

Samuti  kasutatakse fotokataltlisi erinevates valdkondades desinfektsiooniks
(meditsiin, farmaatsiatodstus ja péllumajanduslik téostus).

Teadusuurimuste  tulemuste analiisi  kdigus (kuidas mdjuvad erinevate
fotokatalultiliste reaktorite konstruktsioonid okstdatsiooni efektiivsusele) leiti
lenduvate orgaaniliste (ihendite eemaldamise efektiivsuse soltuvus niisugustest
parameetritest nagu hodrauliline diameeter, Uleslaadimise tilp, sissepaasuava
diameeter ja reaktori materjal. Fotokatalutilise reaktsiooni kineetika kirjeldamiseks

kasutatakse kdige sagedamini Langmuir—Hinshelwood’i vBrrandit.



